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Date Purpose
March­26 to April­05 Beam test with JGEM modules after repair

of HV connection in the central module
PCMAG cold and covering the frames with conducting

layer.
April­06 to April­20 Beam test with TDC readout with JGEM.

April­27 to May­15

May­18 to May­24 Cool down PCMAG
May­25 to June­02

resistive anode, in parallel setup and testing
PCMAG cold of laser calibration system, including Si

envelope.
June­03 to June­19
PCMAG cold
June­20 to July­01 Partial installation lifting stage for PCMAG.

Installation of Si­support­structure.
July­02 to July­12 Beam test with central JGEM module and TDC
PCMAG cold
July­13 to July­26 Beam test with central JGEM module and ALTRO
PCMAG cold
July­27 to Aug­21 Final installation lifting stage for PCMAG.
Aug­24 to Aug­28
PCMAG cold anode and Victoria laser setup

Beam test with Bonn GEM module with pad readout
PCMAG cold and ALTRO setup
Nov­09 to Nov­13 Beam test Si envelope w/ two MM modules
Dec­07 to Dec­11 Beam test w/ two “new” MM modules

Note:

Pull out TPC; warm­up of PCMAG to room 
temperature ­> remove congestion

Beam test with Micromegas with new

Beam test with Bonn­GEM and TimePix.

Beam test with Micromegas with non resistive

Aug­31 to Sep­15

Anticipated shortage of LHe, starting from
Nov­09 2009, until mid March. 2010.
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